
DaVinci™ テクノロジー 概要

DaVinci テクノロジーは、デジタルAVコミュニケーション機器向け
に最適化されたシステム・オン・チップ（SoC）ソリューションです。
ビデオ機器メーカーは統合型プロセッサ、ソフトウェア、ツール、
およびサポートを活用して設計プロセスを簡素化し、デジタル・ビ
デオのイノベーションを加速することができます。

DaVinci™プロセッサ：デジタルAVコミュニケーション機器向けに最適化
DaVinci
Processor CPU MHz

Capture/
Display

DM355** ARM926 216, 270 Capture/Display
DM6467+ C64x+TM/ARM926 600/300 Capture/Display
DM648* C64x+ 720, 900 Capture/Display
DM647* C64x+ 720, 900 Capture/Display
DM6446* C64x+/ARM926 600/300 Capture/Display
DM6443 C64x+/ARM926 600/300 Display
DM6441* C64x+/ARM926 512/256 Capture/Display
DM6437 C64x+ 400, 500, 600 Capture/Display
DM6435 C64x+ 400, 500, 600 Capture
DM6433 C64x+ 400, 500, 600 Display
DM6431 C64x+ 300 Capture
＊ビデオ画像処理用コプロセッサを含む　＊＊MPEG-4/JPEGコプロセッサを含む
+  HD ビデオ画像処理用コプロセッサを含む

対象用途／最終製品
・車載インフォテイメント ・ IP ネットワーク・カメラ ・ロボット工学 ・監視向けDVR
・オートモーティブ・ビジョン ・ IP セットトップ・ボックス ・ビデオ会議 ・インフォメーション・ディスプレイ
・デジタル・カメラ ・マシン・ビジョン ・ビデオ・インフラストラクチャ ・ネットワーク・プロジェクター
・デジタル・フォト・フレーム ・医療画像処理 ・テレビ電話 　など他にも多数あります。
・デジタル・ビデオ・カメラ ・ポータブル・メディア・プレーヤー ・監視カメラ

利用可能な開発ツールおよびソフトウェアについては、2ページ以降をご確認ください。

製品情報

DaVinci プロセッサによるシステム・コストの削減
DaVinci プロセッサのポートフォリオは、スケーラブルで、プログラム可能な
DSP/ARMベースのSoC、アクセラレータ、およびペリフェラルから構成されて
おり、デジタル・ビデオ機能を搭載した広範な最終製品が求める価格、性能、お
よび機能に適合するように最適化されています。DaVinci テクノロジーのポート
フォリオを構成する製品は次のとおりです。

・　 TMS320DM644xデジタル・メディア・プロセッサ－ARM926プロセッ
サおよび TMS320C64x+DSPコアをベースとする高度に集積されたSoCで
す。TMS320DM6446、TMS320DM6443、TMS320DM6441は、テレビ
電話、車載インフォテイメント、および IPセットトップ・ボックス（STB）などのビデオ・アプリケーションおよびビデオ最終製品に理想的なプロ
セッサです。

・　 TMS320DM643x デジタル・メディア・プロセッサ－ TMS320DM6437、TMS320DM6435、TMS320DM6433、TMS320DM6431は、
C64x+DSPコアをベースとし、わずか9.95米ドル（DM6431）＊という価格が設定されています。コスト重視のアプリケーションに理想的なプロセッ
サで、マシンビジョン・システム、ロボット工学、ビデオ・セキュリティ、オートモーティブ・ビジョン・アプリケーション（車線逸脱や衝突回避など）
に最適です。

・　 TMS320DM647/TMS320DM648デジタル・メディア・プロセッサ－デジタル・ビデオ・レコーダ（DVR）、IPビデオ・サーバー、マシン
ビジョン・システム、高性能画像処理アプリケーションをはじめとするマルチチャネル・ビデオ・セキュリティおよびビデオ・インフラストラクチャ
のアプリケーション用に最適化されています。DM647およびDM648デジタル・メディア・プロセッサは、完全にプログラム可能で、最も要求の厳
しいストリーミング・マルチメディア・アプリケーション向けに業界最高の性能を提供します。

・　 TMS320DM6467 デジタル・メディア・プロセッサ－リアルタイム、マルチフォーマット、高品位ビデオ・トランスコーディングなどの機能を 
高いパフォーマンスと低価格で実現するために最適な設計がされたDSP ベースのシステム・オンチップ（SoC）製品です。DM6467 は、内蔵 
ARM926EJ-S コア、高品位ビデオ / イメージ処理コプロセッサ（HD-VICP）、ビデオ・データ変換エンジン、およびビデオ・ポート・インターフェ
イスから構成されます。DM6467 は、メディア・ゲートウェイ、マルチポイント制御ユニット、デジタル・メディア・アダプタ、セキュリティ市場
向けのデジタル・ビデオ・サーバとデジタル・レコーダ、および IP セットトップ・ボックスなど商用およびコンシューマー市場で求められる高品位
のトランスコーディングの課題を解決するために最適な設計がされた製品です。

・　 TMS320DM355デジタル・メディア・プロセッサ－ビデオ・プロセッシング・サブシステム、MPEG-4/JPEGコプロセッサ、ARM926プロセッ
サから構成されており、クロック・スピード216MHzまたは270MHzで動作する製品が利用可能です。このプロセッサは、DaVinci テクノロジー・
ポートフォリオに追加された低消費電力を提供する新製品で、テレビ・ドアホン、ベビー・モニター、デジタル・カメラ、およびワイヤレス IPネッ
トワーク・カメラなど対象となる最終製品向けに最適化されています。このデジタル・メディア・プロセッサは、次世代のポータブル高品位（HD）
ビデオ製品市場の成長を牽引しており、わずか9.75＊＊米ドルという価格が設定されています。また、HDビデオ性能を実現し、同クラスのポータブル・
ビデオ向け製品と比較するとバッテリー寿命は飛躍的に伸びています。

 ＊価格設定は、10KUから有効です。
＊＊価格設定は、50KUから有効です。
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必要な機能が完備したシステム・ツールによって、製品の市場投入を迅速化
DaVinci™ テクノロジー・ベースのソフトウェアおよび開発ツールの使い方は簡単で、すぐに評価を開始するのに必要なものが用意されています。

・ 　 デジタル・ビデオ評価モジュール（DVEVM）－DVEVMにはハードウェアおよびソフトウェアが含まれており、開発者はDaVinci プロセッ
サの評価をただちに開始することができます。DVEVMには、MontaVista Linux Pro 4.0 のデモ・バージョン、ドライバ、コーデック・エン
ジン、ソフトウェア・フレームワーク、評価コーデック、および評価ボードが付属しています。別途、製品開発に取り組む際には、DVSPB（下
記の説明を参照）の提供もしております。

　　利用可能なDVEVM：
　　◦　TMS320DM6446 DVEVM（TMDSEVM6446）
　　◦　TMS320DM355 DVEVM（TMDXEVM355）

・ 　 デジタル・ビデオ・ソフトウェア・プロダクション・バンドル（DVSPB）－DVSPBには、ドライバ、コーデック・エンジン、ソフトウェ
ア・フレーム・ワーク、およびMontaVista Linux Pro 4.0 のプロダクション・ライセンスと製品アップデートが可能なMontaVista Zone へ
の 1年間のアクセス権が付属しています。DVSPBには、ハードウェア・ボードは含まれていないため、開発・製品化にあたってはDVEVM
と組み合わせて使用することをお勧めします。

　　利用可能なDVSPB：
　　◦　DVSPB（TMDSDVSPBA9-L）－前述の全製品が含まれます。
　　◦　 DVSPBバンドル（TMDSDVSPBA9-3L）－前述の全製品に加え、Code Composer Studio™（CCStudio）統合開発環境（IDE）および

Spectrum Digital 社製 XDS560™Rエミュレータが含まれます。

・ 　 デジタル・ビデオ開発プラットフォーム（DVDP）－DVDPを使用することで、ただちにDSP搭載のDaVinci テクノロジー・デジタル・
メディア・プロセッサを評価することができます。DVDPには、DSP/BIOS™、ドライバ、コーデック・エンジン、評価コーデック、評価向
け限定Code Composer Studio IDE、および評価ボードが含まれています。DVDPは、開発者に設計プロセッサ全体で使用できる包括的なプ
ラットフォームを提供します。

　　利用可能なDVDP：
　　◦　TMS320DM6437 DVDP（TMDXVDP6437）
　　◦　 TMS320DM648 DVDP（TMDSDVP648）

DVEVM、DVSPB、DVDPの詳細については、www.tij.co.jp/davincitoolsをご覧ください。

Code Composer StudioTM 統合開発環境（IDE）
Code Composer Studio IDEは、堅牢で成熟したコア機能とあわせて、簡単で使いやすいコンフィグレーション機能や、グラフィカルなツールを
提供し、迅速なシステム設計を支援します。

・ 　 CCStudio IDEには、プログラマがアプリケーション開発の最初から最後まで必要なツールがすべて含まれています。CCStudio Platinum 
Edition（バージョン3.3）には、必要な機能が完備した IDEが組み込まれており、アプリケーション開発プロセスを簡素化します。なお、こ
の IDE がサポートしているプラットフォームはDaVinci プロセッサ、TMS320C6000™DSP、TMS320C5000™DSP、TMS320C2000™

DSP、およびOMAP™です。また、無償で120日間使用できる評価版（FET）は、ダウンロードまたはCD-ROMにて提供可能です。

Code Composer Studio IDEの詳細については、www.tij.co.jp/ccstudioをご覧ください。
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TMS320DM644xデジタル・メディア・プロセッサ
TMS320DM644x デジタル・メディア・プロセッサは、ARM926 プロセッサおよび TMS320C64x+DSP コアをベース
とする高度に集積されたSoCです。これらは、ネットワーク・プロジェクター、テレビ電話、車載インフォテインメント、
テレビ会議システム、監視カメラ／DVR、インフォーメーション・ディスプレイおよび IP STB などのアプリケーショ
ンに理想的なプロセッサです。

TMS320DM644xプロセッサ用の開発ツール
評価時：
Description Part Number
TMS320DM644x Digital Video Evaluation Module (DVEVM) TMDSEVM6446
Code Composer Studio™ IDE TMDSCCSALL-1
XDS560™ Class Emulator (optional) TMDSEMU560 PCI or TMDSEMU560U

量産時：
Digital Video Software Production Bundle (DVSPB)1 TMDSDVSPBA9-L
(TMDSDVSPBA9-L+TMDSCCSALL-1+XDS560R) TMDSDVSPBA9-3L
Code Composer Studio IDE TMDSCCSALL-1
XDS560 Class Emulator (optional) TMDSEMU560 PCI or TMDSEMU560U
 1 DVEVMの購入前に必要です。

Peripherals

ARM926
Subsystem

EDMA

Program/Data Storage

ARM926
926EJ-S
300-MHz

CPU

C64x+
DSP

600-MHz
Core

Switched Central Resource (SCR)

Video-
Imaging

Coprocessor

WD
Timer

System

PWM
×3

Timer
×2

Connectivity

TMS320DM6446

VLYNQ™
Interface

EMAC
with

MDIO

USB
2.0

PHY

Serial Interfaces
ATA/

Compact
Flash

Async EMIF/
NAND/

SmartMedia

MMC/
SD

DDR2
Controller
(16b/32b)SPI

UART
×3

CCD Controller
Video Interface

Preview
Histogram/3A

Resizer

On-Screen
Display
(OSD)

Video
Enc

(VENC)

Video Processing Subsystem

Back End

Front End

10b DAC
10b DAC
10b DAC
10b DAC

I C2Audio
Serial
Port

DSP
Subsystem

TMS320DM6446 デジタル・メディア・プ
ロセッサのブロック図

詳細については、www.tij.co.jp/dm644x
をご覧ください。

L1/ L2/ External Program/

Frequency SRAM SRAM ROM Memory Video Ports Serial Connectivity Data Voltage(V)

Device CPU (MHz) (Bytes) (Bytes) (Bytes) I/F EDMA (Confi gurable) I/F I/F Storage Core I/O Packaging

TMS320DM6446AZWT C64x+, 594 112K 64K 16K 116-/8-Bit 64 Ch 1 Input, ASP,I2C, USB2.0, Async SRAM, 1.2 1.8/ 361 BGA,

ARM9, (DSP) (DSP) (DSP) (ARM) EMIFA 1 Output SPI, VLYNQTM, DDR2 SDRAM, 3.3 16×16mm

DaVinci 297 40K 132-/16-Bit 3UARTs 10/100EMAC NAND Flash,

Video (ARM) (ARM) DDR2 SmartMedia/xD

TMS320DM6443AZWT C64x+, 594 112K 64K 16K 116-/8-Bit 64 Ch 1 Output ASP,I2C, USB2.0, Async SRAM, 1.2 1.8/ 361 BGA,

ARM9, (DSP) (DSP) (DSP) (ARM) EMIFA SPI, VLYNQ, DDR2 SDRAM, 3.3 16×16mm

DaVinci 297 40K 132-/16-Bit 3UARTs 10/100EMAC NAND Flash,

Video (ARM) (ARM) DDR2 SmartMedia/xD

TMS320DM6441AZWT C64x+, 513/405 112K 64K 16K 116-/8-Bit 64 Ch 1 Input, ASP,I2C, USB2.0, Async SRAM, 1.2/ 1.8/ 361 BGA,

ARM9, (DSP) (DSP) (DSP) (ARM) EMIFA 1O utput SPI, VLYNQ, DDR2 SDRAM, 1.05 3.3 16×16mm

DaVinci 256/202 40K 132-/16-Bit 3UARTs 10/100EMAC NAND Flash,

Video (ARM) (ARM) DDR2 SmartMedia/xD
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TMS320DM643xデジタル・メディア・プロセッサ
TMS320DM643x デジタル・メディア・プロセッサは、TMS320C64x+DSPコアをベースにし、ビデオ入出力をハード
ウェアで高速処理するVPSS（ビデオ・プロセッシング・サブシステム）を搭載しています。これにより、周辺回路を簡
素化し、コスト・パフォーマンスに優れたデジタル・ビデオ・システムを構築することが可能で、マシンビジョン・シス
テム、ロボット工学、ビデオ・セキュリティ、ビデオ・テレフォニー、オートモーティブ・ビジョン・アプリケーション
（車線逸脱や衝突回避など）に最適です。

TMS320DM643xプロセッサ用の開発ツール
評価時および量産時：
Description Part Number
TMS320DM6437 Digital Video Development Platform (DVDP) TMDXVDP6437
Code Composer Studio™ IDE TMDSCCSALL-1
XDS560™ Class Emulator (optional) TMDSEMU560 PCI or TMDSEMU560U

TMS320DM6437 Video Processing Subsystem

DSP Subsystem

Peripherals

Front End

Connectivity System

Serial Interfaces Program/Data Storage

L1D 80 KB

L2
128-KB
Cache

EDMA

L1P 32 KB

C64x+ DSP
600-MHz

Core

Back End

CCD Controller
Video Interface

Preview

On-Screen
Display
(OSD)

Video
Enc

(VENC)

Resizer

Histogram/3A

Timer
64-bit

×2

WD
Timer

PWM
×3

PLL

JTAG

DDR
PLL

OSC

PCI
33 HPI

VLYNQ™ I/F

EMAC
or

or
McBSP ×2 UART

×2

McASP

I C2

CAN

DDR2
Controller

(32b)

EMIF
(8b)

or

10b DAC
10b DAC
10b DAC
10b DAC

Switched Central Resource (SCR)

TMS320DM6437 デジタル・メディア・プ
ロセッサのブロック図

詳細については、www.tij.co.jp/dm643x
をご覧ください。

L1/ L2/ External Program/

Frequency SRAM SRAM ROM Memory VideoPorts Serial Connectivity Data Voltage(V)

Device CPU (MHz) (Bytes) (Bytes) (Bytes) I/F EDMA (Confi gurable) I/F I/F Storage Core I/O Packaging

TMS320DM6431ZWT/ZDU1 C64x+, 300 64K 64K 64K 1 8-Bit 64 Ch 1 Input McASP,I2C, 10/100 EMAC Async SRAM, 1.05 1.8/ 361 BGA

DaVinci EMIFA, 1 UART, DDR2 SDRAM, 3.3 16×16mm,

Video 1 16-Bit 1 McBSP NAND Flash 376 BGA

DDR2 1 HECC 23×23mm

TMS320DM6433ZWT/ZDU1 C64x+, 400 112K 128K 64K 1 8-Bit 64 Ch 1 Output McASP 32-Bit PCI, Async SRAM, 1.05/ 1.8/ 361 BGA

DaVinci 500 EMIFA, 1 McBSP, VLYNQ, DDR2S DRAM, 1.2 3.3 16×16mm,

Video 600 1 16-/32-Bit I2C, 10/100 EMAC, NAND Flash 376 BGA

DDR2 1 UART 16-BitHPI 23×23mm

TMS320DM6435ZWT/ZDU1 C64x+, 400 112K 128K 64K 1 8-Bit 64 Ch 1 Input McASP,I2C, VLYNQ, Async SRAM, 1.05/ 1.8/ 361 BGA

DaVinci 500 EMIFA, 1 McBSP, 10/100 EMAC, DDR2 SDRAM, 1.2 3.3 16×16mm,

Video 600 1 16-/32-Bit 2 UART 16-BitHPI NAND Flash 376 BGA

DDR2 1 HECC 23×23mm

TMS320DM6437ZWT/ZDU1 C64x+, 400 112K 128K 64K 1 8-Bit 64 Ch 1 Input, McASP,I2C, 32-Bit PCI, Async SRAM, 1.05/ 1.8/ 361 BGA

DaVinci 500 EMIFA, 1 Output 1 HECC VLYNQ, DDR2 SDRAM, 1.2 3.3 16×16mm,

Video 600 1 16-/32-Bit 2 McBSPs2, 10/100EMAC, NAND Flash 376 BGA

DDR2 2 UARTs 16-BitHPI 23×23mm
1ZDU（376 ピンのプラスチックBGA）および ZWT（361 ピンの鉛フリーPBGA）パッケージで入手可能。
2McBSPは、SPI ペリフェラルとして構成可能です。

Silicon and Tools
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TMS320DM647/TMS320DM648デジタル・メディア・プロセッサ
TMS320DM647/TMS320DM648 デジタル・メディア・プロセッサは、TMS320C64x+DSPコアをベースとしており、
デジタル・ビデオ・レコーダ（DVR）、IPビデオ・サーバー、マシンビジョン・システム、高性能画像処理アプリケーショ
ンをはじめとするマルチチャネル・ビデオ・セキュリティおよびビデオ・インフラストラクチャのアプリケーション用に
最適化されています。

L1/ L2/ External Program/
Frequency SRAM SRAM ROM Memory VideoPorts Serial Connectivity Data Voltage (V)

Device CPU (MHz) (Bytes) (Bytes) (Bytes) I/F EDMA (Confi gurable) I/F I/F Storage Core I/O Packaging
TMS320DM647ZUT C64x+, 720 32K/32K 256K 64K 1 16-/8-Bit 64 Ch 5 Video Ports

(Each 
confi g-urable 

as dual 
capture, single 

capture, 
display, TSI 

capture)

1  I2C, PCI/HPI, Async SRAM, 1.2/ 1.8/ 529 nFBGA
DaVinci 900 EMIFA1 1 SPI, VLYNQ, DDR2 SDRAM, 1.2 3.3 19 × 19mm
Video 1 32-/16-Bit 1 UART, 10/100/1000 NAND Flash,

DDR2 1 McASP 3-pt Ethernet NOR Flash
Switch Subsys
w/ 1 SGMII Pt

TMS320DM648ZUT C64x+, 720 32K/32K 512K 64K 1 16-/8-Bit 64 Ch 5 Video Ports
(Each 

confi g-urable 
as dual 

capture, single 
capture, 

display TSI 
capture)

2 I2C, PCI/HPI, Async SRAM, 1.2/ 1.8/ 530 nFBGA
DaVinci 900 EMIFA1 1 SPI, VLYNQ, DDR2 SDRAM, 1.2 3.3 19 × 19mm
Video 1 32-/16-Bit 1 UART 10/100/1000 NAND Flash,

DDR2 1 McASP 3-pt Ethernet NOR Flash
2 TSIP Switch Subsys

w/ 2 SGMII Pts
1EMIFA は SDRAMをサポートしません。

TMS320DM647/DM648プロセッサ用の開発ツール
評価時および量産時：
Description Part Number
TMS320DM648 Digital Video Development Platform (DVDP) TMDXDVP648
Code Composer Studio™ IDE TMDSCCSALL-1
XDS560™ Class Emulator (optional) TMDSEMU560 PCI or TMDSEMU560U

DSP Subsystem

C64x+
DSP
Core

Switched Central Resource

Video
Port
×5

Video Acceleration

EDMA 3.0

CC

TC TC TC TC

Peripherals
DDR2

533
32-Bit

Program/Data StorageSystem

Timer
64-Bit

×2

Serial Interfaces

SPIMcASP
10 Se UHPI

PCI-66
or

L1P 32 KB

L1P 32 KB

L2
512 KB

GEMAC

Gigabit Switch
Connectivity

UARTI C2

EMIFA
16-Bit

TMS320DM648

VLYNQ™
Interface

GEMAC

TMS320DM648 デジタル・メディア・プ
ロセッサのブロック図

詳細については、www.tij.co.jp/dm64x
をご覧ください。
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TMS320DM6467 デジタル・メディア・プロセッサ
DM6467 DaVinci プロセッサはこれまでのDaVinci プロセッサと比較して 10 倍のパフォーマンス改善をもたらす、リ
アルタイム、マルチフォーマット、高品位（HD）トランスコーディングなどの機能を実現するために最適な設計がされ
た DSPベースの SoC（システム・オンチップ）製品です。この製品は、マルチフォーマットでの高品位（HD）エンコー
ダ、デコード、およびトランスコーディングを行うことができます。主な応用分野には、メディア・ゲートウェイ、マル
チポイント制御ユニット、デジタル・メディア・アダプタ、セキュリティ市場向けのデジタル・ビデオ・サーバとデジタ
ル・レコーダ、および IP セットトップ・ボックスがあります。

L1/ L2/ External Program/
Frequency SRAM SRAM ROM Memory VideoPorts Serial Connectivity Data Voltage (V)

Device CPU (MHz) (Bytes) (Bytes) (Bytes) I/F EDMA (Confi gurable) I/F I/F Storage Core I/O Packaging
TMX320DM6467ZUT C64x+, 594 64 K 128 K 8K 1 16-/8-Bit 64 Ch 1 Video Port [confi g. for 

dual 8-bit SD (BT.565), 
single 16-bit HD (BT.1120), 
or single 8-/10-/12-bit raw 
capture chs]. 1 Video Port 
[confi g. for dual 8-bit SD 
(BT.565) or single 16-bit 

HD (BT.1120) display chs]. 
2 Transport Stream I/F for 
MPEG Transport Stream. 1 

VDCE for Horz/Vert 
Downscaling, Chroma 

Conversion, Edge Padding, 
Anti-Alias Filtering

2 McASPs,
I2C,
SPI,

(with IrDA
SPI,

support)

32-Bit PCI (33
MHz), USB 2.0
PHY, VLYNQ,
10/100/1000
EMAC, (w/

MII, GMII, &
MII, GMII, &

32-/16-Bit HPI

Async SRAM,
DDR2 SDRAM,
Smart Media/

SSFDC/xD,
NAND Flash,

NOR Flash

1.2 1.8/ 529 BGA
ARM9 (DSP) (DSP) (DSP) (ARM) EMIFA, 3.3 19 × 19 mm

DaVinci 297 56 K 1 32-/16-Bit
HD Video (ARM) (ARM) DDR2

TMS320DM6467 プロセッサ用の開発ツール
評価時：
Description Part Number
TMS320DM6467 Digital Video Evaluation Module (DVEVM) TMDXEVM6467
Code Composer Studio™ IDE TMDSCCSALL-1
XDS560™ Emulator (optional) TMDSEMU560

量産時：
Digital Video Software Production Bundle (DVSPB)1 TMDSDVSPBA9-L

TMDSDVSPBA9-3L
Code Composer Studio™ IDE TMDSCCSALL-1
XDS560 Emulator Class (optional) TMDSEMU560 PCI
1DVEVMの購入前に必要です。

新製品は赤字で表示されています。

TMS320DM6467 デジタル・メディア・プ
ロセッサのブロック図

詳細については、www.tij.co.jp/dm6467
をご覧ください。

TMS320DM6467

C64x+™
DSP
Core

600 MHz

ARM®

926EJ-S
CPU

300 MHz

High-
Definition

Video/
Imaging

Co-Processors
(HD-VICP)

Serial
Interfaces

Standard
Connectivity

System
Control

Switched Central Resource

Program/Data
Storage

Video
Port

Interfaces

Video Data
Conversion

Engine

Silicon and Tools
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TMS320DM355デジタル・メディア・プロセッサ
TMS320DM355 デジタル・メディア・プロセッサは、HDビデオ処理向けに最適化されたビデオ／イメージ処理向けコ
プロセッサを内蔵することで高い性能を提供しつつ、超低消費電力を実現しています。DM355 プロセッサは、ビデオ・
プロセッシング・サブシステム、MPEG-4/JPEGコプロセッサ（MJCP）、ARM926 プロセッサ、および各種ペリフェラ
ルから構成されています。この最新のプロセッサは、DaVinci™ テクノロジーを利用しており、デジタル・カメラ、ワイ
ヤレス IP ビデオ・カメラ、デジタル・フォト・フレーム、およびビデオ・ベビー・モニタなどのアプリケーションに向
けて最適化されています。
DM355 デジタル・メディア・プロセッサを実装することにより恩恵を受けるアプリケーションには他にも、医療画像処
理、超低コストのデジタル・ビデオ・レコーダ、および各種ポータブル機器などの多くの機器があります。

L1/ L2/ External Program/
Frequency SRAM SRAM ROM Memory VideoPorts Serial Connectivity Data Voltage (V)

Device CPU (MHz) (Bytes) (Bytes) (Bytes) I/F EDMA (Confi gurable) I/F I/F Storage Core I/O Packaging
TMX320DM355ZCE ARM9, 216 − − 8K 116-/8-Bit 64Ch 1Input, 3SPI, USB2.0HS Async SRAM, 1.3 1.8/ 329 BGA

DaVinci 270 EMIF, 1Output 2ASP, MDDR/DDR2 3.3 13 × 13mm
Video 116-Bit 3UARTs, SDRAM,

MDDR/DDR2 I2C NAND Flash,
SmartMedia/xD

TMS320DM355プロセッサ用の開発ツール
評価時：
Description Part Number
TMS320DM355 Digital Video Evaluation Module (DVEVM) TMDXEVM355
Code Composer Studio™ IDE TMDSCCSALL-1
XDS560™ Class Emulator (optional) TMDSEMU560 PCI or TMDSEMU560U

量産時：
Digital Video Software Production Bundle (DVSPB)1 TMDSDVSPBA9-L

TMDSDVSPBA9-3L
Code Composer Studio™ IDE TMDSCCSALL-1
XDS560 Emulator Class (optional) TMDSEMU560 PCI or TMDSEMU560U
1DVEVMの購入前に必要です。

Peripherals

ARM926
Subsystem

EDMA

Program/Data Storage

ARM
926EJ-S

216-/270-MHz
CPU

MPEG-4/
JPEG

Co-Processor
(MJCP)

DMA Data and Con�guration Bus

WD
Timer

System

PWM
×4

Timer
×6

Connectivity

TMS320DM355

USB
2.0
HS

OTG

Serial Interfaces
NAND/

ECC
EMIF

MMC/
SDIO

×2

MDDR2/
DDR2
EMIF

SPI
×3

UART
×3

CCD Controller
Video Interface

Preview
Histogram/3A

Resizer

Enhanced
On-Screen

Display
(OSD)

Video
Enc

(VENC)

Video Processing Subsystem

Back End

Front End

10b DAC

I C2
ASP
×2

MPEG-4

JPEG

TMS320DM355 デジタル・メディア・プ
ロセッサのブロック図

詳細については、www.tij.co.jp/dm355
をご覧ください。
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ご注意 
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas 
Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments 
Incorporatedを総称してＴＩといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、
改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を
中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最
新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかご
確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取引契約が締結されている場
合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご
注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。 
 
ＴＩは、そのハードウェア製品が、ＴＩの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応
した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従
い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびそ
の他の品質管理技法は、ＴＩが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行
なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府
がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。 
 
ＴＩは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計につい
て責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びその
アプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様
の製品及びアプリケーションについて想定されうる危険を最小のものとするため、
適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。 
 
ＴＩは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合せ、機械装置、もしくは
方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的
財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的に
も保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報
を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセン
スを与えるとか、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を
使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセ
ンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づ
きTI からライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。 
 
TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報
に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付られた全ての保証、条件、
制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情
報に変更を加えて複製することは不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そ
のような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。 
 

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパ
ラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくは
サービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的
保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不公正で誤認を生じさせる行為
です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。 
 
TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例
えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当
な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めて
おりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用に
ついて明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情
報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及
び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を
持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致
命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守
する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、
かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないこ
とが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表
者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補
償をするものとします。 
 
TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空
宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図
されておりません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラス
ティック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対
応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客
様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは
軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされると
いうこと、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされ
る全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないこと
を認め、かつ同意します。 
 
TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるよう
には設計されていませんし、また使用されることを意図されておりません。但し、TI
がISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。
お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使
用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も
負わないことを認め、かつ同意します。 

弊社半導体製品の取り扱い・保管について 
半導体製品は、取り扱い、保管･輸送環境、基板実装条件によっては、お客
様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。 
 
弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。 
1.　静電気 
　　●　素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある

場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋
等をして取り扱うこと。 

　　●　弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品
単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導
電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行う
こと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。 

　　●　マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類
は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。 

　　●　前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置
類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認
されていること。  

2.　温･湿度環境 
　　●　温度：0～40℃、相対湿度：40～85％で保管・輸送及び取り扱

いを行うこと。（但し、結露しないこと。）  

　　●　直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。 
3.　防湿梱包 
　　●　防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装

すること。  
4.　機械的衝撃 
　　●　梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を

与えないこと。 
5.　熱衝撃 
　　●　はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さら

さないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。） 
6.　汚染 
　　●　はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚

染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。 
　　●　はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有

率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。） 
 
 
 
 

以上 
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